
技术要求：

1、塑件材料：LCP（UL-94V-0）

2、接触件：黄铜镀锡

3、接触电阻：≤20mΩ

4、绝缘电阻：≥100MΩ

5、额定电压：125V AC  DC

6、额定电流：1.0A AC  DC

7、耐压：能承受500V  AC/Min ute

8、工作温度：-25°~~+85°

9、可焊性试验：浸锡面积≥95%温度260
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10、铅和镉等六大有害物质含量要符合环保要求
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电镀(金)：整个表面镀底镍30u"MIN,再镀锡0.8u". 

焊片 Fitting Nail 2 电镀(金)：整个表面镀底镍30u"MIN,再镀锡0.8u". 

本色
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数   量名   称

端子 Contact

基座 Wafer LCP(UL94V-0)

序号 材   料 附   注

磷青铜 Phosphor Bronze

磷青铜 Phosphor Bronze

针座 0.8-4P 刺破式 卧贴 米黄色

0510-1

WT.17.68-73-M001

深圳市步步精科技有限公司

SGF A0 1/2



! " #
1. $ %& ' # / PCS/ G ( 10G / ) * 15G / ) +
2. $ %, - . # / G 0 1 2 3 10- 204 3 5 ( 6 7 $ %+
3. 8 9 #

: ; # < = > ? PS），阻抗10   C
D E # < F > ? PET@, A B 10   C
G  # < H F > +

I ) J 5 # 345*345*23MM
I ) J 5 # 345*345*35MM

6- 9

6- 11

3500

0510-1

Õë×ù 0.8-4P ´ÌÆÆÊ½ ÎÔÌù Ã×»ÆÉ«

WT.17.68-73-M001

$!
c�2!•!•2î0��°�9L€�œ
(

SGF A0 2/2


	图纸和视图
	模型


